IEPEBATH TA BIIMITHI O3HAKH! JIJICII PBHUX I'ATY HKIB

®Dadopuunuii I.B., rp. ITc-38
HayxkoBuii kepiBHHUK — KaHJI. TEXH. HayK, Joi. B.O. AkmeH
XapKiBCHKUH Nep>KaBHUN YHIBEPCHTET XapuyBaHHS Ta TOPTiBJI

OmHuM 3 HaHOUIBII MOIIMPEHNX, 3aTpe0yBaHNX i BiTHOCHO HEIOPOTHX
MartepialiB, 0 BUKOPHUCTOBYIOTHCS NPHU BUTOTOBICHHI MeOJIB, € JIaMiHOBaHA
nepeBHHHO-cTpykKkoBa mmata (JIZCIT). Ix sxicte Mae KoHTpomoBaTHChH 3a
MDKHapoJIHUMH 1 eBpomedchkumu cranmaptamu: ICO 820: 1975 «Ilmm
nepeBocTpykkoBi. BuzHauenns i xmacudikamisy (ISO 820: 1975 «Particle
boards-Definition ~ and  classification»), EH  312:2003  «Ilmutu
nepeBoctpyxkoBi. Texmiuni ymoBum» (EN312:2003 «Particle boards-
Specifications», NEQ), BimmoBijHO 10 BU3HAUECHOTO TaTyHKY .

Metoro poboti OyNO JOCHIMUTA OCHOBHI BHAM CHPOBHUHHHX
Martepiasis, mepeBaru Ta BimMinHi o3Haku wmt JIJICII pi3HOTO TaTyHKY .

BctanoBneno, mo ocHoBHuUM cupoBuHHUM KoMmoHeHToM JIZICIT €
CTpy’KKa i THpCa JepeBa, IO He NPHAATHI 1A MOJANbIIOT0 BUKOPHCTAHHA. X
HiIIal0Th COPTYyBaHHIO, OYHUINCHHIO, CYMINI 1 MOJAJbLIil rapsdiii o6poOui
THCKOM 3 METOI0 VIIUIbHeHHA, 3MiHH (OpMH, 3MIHH MEXaHIYHHUX
BJACTUBOCTEH;  Jaji  MPOCOYyIOTh 1  CKICIOITh 32  JIOTIOMOTOIO
b opmanpaeriqHuX cMoJL [IpocMonie il cTpy KIli HaJaloTh IPIMOKYTHY (GopMy,
Jlanm MiafaloTh NPEeCyBaHHIO 3 00pOOKOI0 KPOMKH; MPOBOIATH OCTATOUHY
00poOKy 1UTIPOBKOIO 1 HAHOCATP MHOKPUTTA. I[lmuta HaOyBae MILHICTS,
JIOBTOBIYHICTh, TBEPIICTh 32 JOMOMOIOIO TiApO(0Oi3yIOUNX, aHTUCENTUUHHUX
no0aBoK, TOMy He (pesepyeTbcs, HE MiITAeThesi (QIrypHoi 0OpOOKH.
CrangapTHa TOBIIMHA JOpiBHIOE 10—26 MM.

SIKiCTh MIMT BCTAHOBIIOE TaTyHOK, IO 3aJIEKUTh Bif PiBHSA 00poOKu
30BHIIIHIX cTopid. BigmosigHo mo HI i TOCT 10632-89 € mBa ratynku — 112,
KpiM TOTO iCHy€ He cOpTOBaHa IUMTA. [IMMTH Mepmoro raTyHKy MAaloTh
CTOPOHH 3 BIIMIHHUM IUTI()yBaHHM, HA SKUX BIACYTHI TOPSITHHHI, MEXaHITHI
BaJM, TUSIMU BiI mapadiHy, CMOJI, IO MICTATh MW, Kpai piBHI 0€3 CKOJIB i
BUKpUIIyBaHHS YacTUHOK. Y tumTtax JIICII apyroro raTyHKy MOXyTh OYTH
HeoJiky nutihpyBaHHs 07m3bK0 10%, NOMYCKAOTBCS BIIKOJIM KPAHOK, YIIaMKH
KOpH, BeJmKi (paxitii cTpyxok. OcHoBHEM HenoikoM JIJICIT BCix raTyHKIB €
BUKOPHUCTAHHS (OPMaBACTITHNX CMOJI, IO IIKOJUTh 3I0POB’I0 JIFOJIMHU.
3riHO 3 TIOKa3HUKaMU OE3MEeYHOCTI TUTMTH HAJICKUTH J0 4 Kiacy HeOe3MeKH.
I'impodoOHa 37aTHICTD BHPaXKAETHCSA TOKA3HUKOM pO30YXaHHS IUIMTH, SKa
HaBOJUTHCS Y BIICOTKAX 1 CTAHOBUTH He Oimbmme 15% mrt 06ox ratyHkis. [lo
MepeBar HaJle)kaTh: BHCOKA MIIHICTh, TOMy Ha IDTUTI YTPUMYIOTHCS IIYpYIH,
IBSIXH PAa30M 3 BaHTaXeM; IPOCTOTa 0OPOOKH 1 BITHOCHO HEBUCOKA IIiHA.
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	Перша частина містить тези доповідей з інноваційних технологій продуктів харчування, нанотехнологій та біотехнологій оздоровчих продуктів, удосконалення процесів, апаратів харчових виробництв і холодильної техніки, товарознавства та управління якістю. Розглянуто результати фундаментальних досліджень у галузі фізики, хімії, математики та механіки. Велику увагу приділено проблемам екології та охорони праці, упровадженню новітніх інформаційних технологій.

